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二、说明、目录、图表目录

       印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，简称印制板，英文简称PCB(printed circuit

board )或PWB(printed wiring board)，以绝缘板为基材，切成一定尺寸，其上至少附有一个导

电图形，并布有孔（如元件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底

盘，并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的，故被称

为&ldquo;印刷&rdquo;电路板。习惯称&ldquo;印制线路板&rdquo;为&ldquo;印制电路&rdquo;

是不确切的，因为在印制板上并没有&ldquo;印制元件&rdquo;而仅有布线。  

 拼板规范     1.电路板 拼板宽度&le;260mm（SIEMENS线）或&le;300mm（FUJI线）；如果需要

自动点胶，PCB拼板宽度&times;长度&le;125   mm&times;180 mm       2.拼板外形尽量接近正方形

，推荐采用2&times;2、3&times;3、&hellip;&hellip;拼板；但不要拼成阴阳板       3.电路板 拼板的

外框（夹持边）应采用闭环设计，确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形       4.小板之间的

中心距控制在75   mm～145 mm之间       5.拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近

不能有大的器件或伸出的器件，且元器件与PCB板的边缘应留有大于0.5mm的空间，以保证切

割刀具正常运行       6.在拼板外框的四角开出四个定位孔，孔径4mm&plusmn;0.01mm；孔的强

度要适中，保证在上下板过程中不会断裂；孔径及位置精度要高，孔壁光滑无毛刺       7.电路

板 拼板内的每块小板至少要有三个定位孔，3&le;孔径&le;6   mm，边缘定位孔1mm内不允许布

线或者贴片       8.用于 电路板 的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号，原则上间距小

于0．65mm的QFP应在其对角位置设置；用于拼版 电路板的定位基准符号应成对使用，布置

于定位要素的对角处。       9.设置基准定位点时，通常在定位点的周围留出比其大1.5   mm的无

阻焊区   

 

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国印制电路板制造市场调查与投资战略报告》共

八章。首先介绍了印制电路板制造行业市场发展环境、印制电路板制造整体运行态势等，接

着分析了印制电路板制造行业市场运行的现状，然后介绍了印制电路板制造市场竞争格局。

随后，报告对印制电路板制造做了重点企业经营状况分析，最后分析了印制电路板制造行业

发展趋势与投资预测。您若想对印制电路板制造产业有个系统的了解或者想投资印制电路板

制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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第1章：印制电路板制造行业定义及外部影响因素分析

1.1 印制电路板制造行业界定和分类

1.1.1 行业界定

1.1.2 行业产品分类

1.1.3 行业特性分析

1.2 印刷电路板制造行业外部影响因素分析

1.2.1 行业管理规范

（1）行业主管部门和监管体制

（2）行业发展政策及法律法规

1）相关政策汇总

2）重点政策解读

（3）行业标准

1.2.2 国内外宏观经济走势分析及预测

（1）国际宏观经济现状

（2）国际宏观经济预测

1.2.3 国内宏观经济环境分析

（1）中国GDP及增长情况分析

（2）中国工业增加值及增长情况分析

（3）中国固定资产投资情况分析

1.2.4 行业社会环境分析

（1）印制电路板制造行业发展面临的环境保护问题

（2）印制电路板绿色制造技术分析

1.2.5 行业技术环境分析

（1）印制电路板制造工艺流程

（2）印制电路板制造技术水平发展现状

（3）印制电路板制造技术水平发展趋势

（4）印制电路板制造专利申请情况

1.3 报告研究单位与研究方法

1.3.1 研究单位介绍

1.3.2 研究方法概述



（1）文献综述法

（2）定量分析法

（3）定性分析法

 

第2章：全球印制电路板制造发展现状及前景预测

2.1 全球印制电路产业总体状况

2.1.1 全球印制电路板发展历程

2.1.2 全球印制电路板发展趋势

2.1.3 全球印制电路板市场规模

2.1.4 全球印制电路板应用市场

2.1.5 全球印制电路板产品种类

2.2 全球印制电路产业竞争格局

2.2.1 全球印制电路板行业企业竞争格局

（1）全球PCB企业规模分布

（2）全球PCB企业集中度分析

（3）跨国公司在中国的竞争策略分析

（4）全球PCB重点企业市场竞争分析

1）美国MULTEK集团

2）惠亚（VIASYSTEMS）集团竞争力分析

3）森米纳集团（Sanmina-SCI Corporation）竞争力分析

4）日本株式会社藤仓（Fujikura）竞争力分析

5）日立化成工业株式会（HITACHI CHEMICAL）竞争力分析

2.2.2 全球印制电路板行业区域竞争格局

（1）全球PCB行业区域规模分布

（2）全球PCB企业产能区域集中度分布

2.3 重点区域印制电路行业发展情况

2.3.1 北美市场情况分析

（1）北美市场规模

（2）北美企业竞争情况

2.3.2 欧洲市场情况分析

（1）欧洲市场规模

（2）欧洲企业竞争情况



2.3.3 日本市场格局

（1）日本市场规模

（2）日本企业竞争情况

2.3.4 亚洲市场格局

（1）亚洲市场规模

（2）亚洲企业竞争情况

2.4 全球印制电路行业发展前景预测

2.4.1 全球印制电路板制造产值规模预测

2.4.2 全球印制电路板制造产业转移路径

 

第3章：中国印制电路板制造发展现状及前景预测

3.1 中国印制电路板制造行业发展现状分析

3.1.1 国内印制电路板发展现状

3.1.2 印制电路板制造行业发展主要特点

3.1.3 印制电路板制造行业规模及财务指标分析

（1）印制电路板制造行业规模分析

（2）印制电路板制造行业盈利能力分析

（3）印制电路板制造行业运营能力分析

（4）印制电路板制造行业偿债能力分析

（5）印制电路板制造行业发展能力分析

3.2 印制电路板制造行业经济指标分析

3.2.1 印制电路板制造行业主要经济效益影响因素

（1）有利因素

（2）不利因素

3.2.2 印制电路板制造行业经济指标分析

3.2.3 不同地区企业经济指标分析

（1）不同地区销售收入情况分析

（2）不同地区资产总额情况分析

（3）不同地区负债情况分析

（4）不同地区销售利润情况分析

（5）不同地区利润总额情况分析

（6）不同地区产成品情况分析



（7）不同地区亏损总额情况分析

3.3 印制电路板制造行业供需平衡分析

3.3.1 全国印制电路板制造行业供给情况分析

（1）全国印制电路板制造行业总产值分析

（2）全国印制电路板制造行业产成品分析

3.3.2 全国印制电路板制造行业需求情况分析

（1）全国印制电路板制造行业销售产值分析

（2）全国印制电路板制造行业销售收入分析

3.3.3 全国印制电路板制造行业产销率分析

3.4 印制电路板制造行业进出口市场分析

3.4.1 印制电路板制造行业进出口状况综述

3.4.2 印制电路板制造行业出口市场分析

（1）行业出口整体情况

（2）行业出口产品结构分析

3.4.3 印制电路板制造行业进口市场分析

（1）行业进口整体情况

（2）行业进口产品结构

3.4.4 印制电路板制造行业进出口前景分析

（1）印制电路板制造行业出口前景分析

（2）印制电路板制造行业进口前景分析

3.5 2016-2022年中国印制电路板制造行业发展前景预测

3.5.1 印制电路板制造行业发展的驱动因素分析

（1）印制电路板下游市场（电子信息产业）不断扩张

（2）印制电路板制造行业的驱动因素

3.5.2 印制电路板制造行业发展的障碍因素分析

3.5.3 印制电路板制造行业发展趋势

3.5.4 2016-2022年印制电路板制造行业发展前景预测

 

第4章：印制电路板制造市场竞争格局及集中度分析

4.1 印制电路板制造行业竞争结构波特五力模型分析

4.1.1 现有竞争者之间的竞争

4.1.2 关键要素的供应商议价能力分析



4.1.3 购买者议价能力分析

4.1.4 行业潜在进入者分析

4.1.5 替代品风险分析

4.2 印制电路板制造行业国内竞争格局分析

4.2.1 国内印制电路板制造行业企业集中度分析

（1）国内PCB行业内资企业集中度

（2）国内PCB行业外资企业集中度

（3）国内PCB行业生产链中企业集中度分析

4.2.2 国内印制电路板制造行业地区性竞争格局分析

4.2.3 国内印制电路板制造行业竞争力分析

4.2.4 国内印制电路板制造行业竞争业态分析

4.3 国内印制电路板制造行业集中度分析

4.3.1 行业销售收入集中度分析

4.3.2 行业利润集中度分析

4.3.3 行业工业总产值集中度分析

 

第5章：印制电路板制造行业产业链分析

5.1 印制电路板制造行业产业链概况

5.1.1 印制电路板制造行业产业链简介

5.1.2 印制电路板制造行业产业链现状分析

（1）上游原材料价格上涨提高行业成本

（2）下游市场需求激增拓展行业空间

5.2 行业产品主要原料市场分析

5.2.1 玻纤纱/布市场情况分析

（1）玻纤纱/布市场分析

（2）玻纤纱/布产地分布

5.2.2 专用木浆纸市场情况分析

（1）木浆市场分析

（2）木浆价格走势

5.2.3 环氧树脂（EP）市场情况分析

（1）环氧树脂市场分析

（2）环氧树脂竞争情况



（3）环氧树脂供应预测

5.2.4 铜箔市场情况分析

（1）铜箔材产量分析

（2）铜箔材价格分析

（3）铜箔材应用领域分析

（4）铜箔材市场需求分析

5.2.5 覆铜板市场情况分析

（1）覆铜板市场发展状况分析

（2）覆铜板市场进出口分析

（3）覆铜板市场发展趋势分析

5.3 行业主要产品市场分析

5.3.1 行业主要产品结构特征

（1）产品具体分类

（2）产品结构变化

5.3.2 单面板产品市场分析

5.3.3 多层板产品市场分析

5.3.4 挠性面板市场分析

5.3.5 软硬结合板市场分析

5.3.6 HDI板产品市场分析

5.3.7 IC载板产品市场分析

5.4 行业产品主要应用领域分析

5.4.1 印制电路板（PCB）主要应用领域概况

5.4.2 计算机领域对行业的需求分析

（1）计算机市场发展状况分析

（2）计算机PCB板需求分析

5.4.3 通讯设备领域对行业的需求分析

（1）通讯设备市场发展状况分析

1）通信领域投资规模

2）全国移动电话户数

3）移动电话交换机容量

4）我国通讯设备行业经营情况

5）主要通讯设备制造商分析



6）行业发展趋势及前景预测

（2）通讯设备市场PCB板需求分析

5.4.4 汽车电子领域对行业的需求分析

（1）汽车电子市场发展状况分析

1）汽车电子产业规模

2）技术发展对行业格局的影响

3）汽车电子各细分市场产品生命周期

4）汽车电子各细分市场规模和平均利润率

（2）汽车电子市场PCB板需求分析

5.4.5 家用电器对行业的需求分析

（1）家用电器市场发展状况分析

1）生产情况

2）经济效益

（2）家用电器市场PCB板需求分析

5.4.6 消费电子领域对行业的需求分析

（1）消费电子市场发展状况分析

（2）消费电子市场PCB板需求分析

5.4.7 国防科教领域对行业的需求分析

5.4.8 工业控制市场对行业的需求分析

 

第6章：印制电路板制造行业区域市场发展状况分析

6.1 印制电路板制造区域市场总体发展状况分析

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.2 华北地区印制电路板制造发展状况分析

6.2.1 北京市印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.2.2 天津市印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量



（3）行业亏损额度及变化情况

6.2.3 河北省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.3 华中地区印制电路板制造发展状况分析

6.3.1 湖南省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.3.2 湖北省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

6.3.3 河南省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.4 华南地区印制电路板制造发展状况分析

6.4.1 广东省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.4.2 海南省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

6.5 华东地区印制电路板制造发展状况分析

6.5.1 上海市印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.5.2 江苏省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析



（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.5.3 浙江省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.5.4 山东省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.5.5 福建省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.5.6 江西省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.5.7 安徽省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.6 其他地区印制电路板制造行业基本情况分析

6.6.1 四川省印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.6.2 重庆市印制电路板制造行业基本情况分析

（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

6.6.3 辽宁省印制电路板制造行业基本情况分析



（1）行业产销规模分析

（2）行业企业及亏损企业数量

（3）行业亏损额度及变化情况

 

第7章：印制电路板制造行业领先制造商生产经营分析

7.1 印制电路板制造企业基本情况

7.2 印制电路板制造行业领先制造商生产经营分析

7.2.1 广东汕头超声电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业组织架构分析

（8）企业产品结构及新产品动向

（9）企业销售渠道与网络

（10）企业经营状况优劣势分析

（11）企业最新发展动向分析

7.2.2 珠海方正科技多层电板有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.3 伟创力电子技术（苏州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析



7.2.4 伟创力科技（珠海）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

7.2.5 天弘（苏州）科技有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.6 至卓飞高线路板（深圳）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.7 伟创力电子设备（深圳）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.8 联能科技（深圳）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.9 昆山市华新电路板（集团）公司经营情况分析



（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业组织架构分析

（4）企业产品结构及新产品动向

（5）企业销售渠道与网络

（6）企业经营状况优劣势分析

7.2.10 健鼎（无锡）电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.11 广州添利线路板有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业产品结构及新产品动向

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业经营状况优劣势分析

7.2.12 广东生益科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业产品结构及新产品动向

（8）企业销售渠道与网络

（9）企业经营状况优劣势分析

（10）企业最新发展动向分析

7.2.13 瀚宇博德科技（江阴）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向



（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.14 沪士电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业组织架构分析

（8）企业产品结构及新产品动向

（9）企业销售渠道与网络

（10）企业经营状况优劣势分析

（11）企业最新发展动向分析

7.2.15 名幸电子（广州南沙）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.16 深圳市深南电路有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.17 藤仓电子（上海）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析



7.2.18 华通电脑（惠州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.19 苏州维信电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.20 揖斐电电子（北京）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.21 广州宏仁电子工业有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.22 日月光半导体（上海）股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.23 奥特斯（中国）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析



（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.24 东莞生益电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.25 昆山鼎鑫电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.26 山东金宝电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.27 珠海紫翔电子科技有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.28 南亚电路板（昆山）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向



（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.29 东莞美维电路有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.30 东莞联茂电子科技有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.31 广大科技（广州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.32 依利安达（广州）电子有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

7.2.33 德联覆铜板（惠州）有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析



7.2.34 深圳市兴森快捷电路科技有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业组织架构分析

（8）企业产品结构分析

（9）企业销售渠道与网络

（10）企业经营模式分析

（11）企业经营状况优劣势分析

（12）企业最新发展动向分析

7.2.35 天津普林电路股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业销售渠道与网络

（8）企业经营状况优劣势分析

7.2.36 广东超华科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）主要经济指标分析

（3）企业盈利能力分析

（4）企业运营能力分析

（5）企业偿债能力分析

（6）企业发展能力分析

（7）企业组织架构分析

（8）企业产品结构分析

（9）企业经营模式分析



（10）企业经营状况优劣势分析

（11）企业最新发展动向分析

 

第8章：印制电路板制造行业投资分析及建议（ZY LII） 

8.1 印制电路板制造行业投资特性分析

8.1.1 印制电路板制造行业进入壁垒分析

8.1.2 印制电路板制造行业盈利模式分析

（1）采购模式

（2）生产模式

（3）销售模式

8.1.3 印制电路板制造行业盈利因素分析

8.2 印制电路板制造行业投资兼并与重组整合分析

8.2.1 印制电路板制造行业投资兼并与重组整合概况

8.2.2 外资印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析

8.2.3 国内印制电路板制造企业投资兼并与重组整合分析

8.3 印制电路板制造行业投资机会与投资风险分析

8.3.1 印制电路板制造行业投资机会分析

（1）4G技术推广

1）运营商发展情况

2）4G用户数量预测

3）4G终端需求规模预测

（2）柔性电路板普及

8.3.2 印制电路板制造行业投资风险分析

8.4 印制电路板制造行业投资建议

8.4.1 印制电路板制造行业投资价值

8.4.2 印制电路板制造行业投资方式建议

（1）严控成本，提高生产效率

（2）优化产品结构，改善质量水平

（3）加强人力资源管理，储备企业人才（ZY LII）
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